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Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
Lenovo prezentuje nową generację zaawansowanych stacji roboczych oraz pierwszą na świecie baterię z anodą krzemową, przeznaczoną do notebooków i stacji roboczych

Stacje robocze ThinkPad i ThinkStation serii P nowej generacji, wyposażone w procesory graficzne NVIDIA RTX PRO Blackwell, zapewniają przetwarzanie wnioskowania AI w czasie rzeczywistym bezpośrednio w miejscu pracy profesjonalistów

Koncepcyjny model baterii z anodą krzemową ED1000 zapowiada nową erę wydajności i efektywności laptopów oraz potwierdza zaangażowanie firmy Lenovo w innowacje

17 marca 2026 – Lenovo™ przedstawia nową generację stacji roboczych z obsługą sztucznej inteligencji, zoptymalizowanych pod kątem tworzenia, wnioskowania i rozwoju rozwiązań AI bezpośrednio na urządzeniu. W skład tej serii wchodzą modele ThinkPad P14s i Gen 7, ThinkPad P14s Gen 7 AMD, ThinkPad P16s i Gen 5, ThinkPad P16s Gen 5 AMD, ThinkPad P1 Gen 9 oraz potężny komputer stacjonarny ThinkStation P5 Gen 2.

Nowe stacje robocze zostały stworzone z myślą o studentach, inżynierach, analitykach danych i wszystkich innych użytkownikach. Oferują niespotykaną dotąd wydajność, pozwalającą sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom, takim jak CAD, BIM, analiza danych, tworzenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i wiele innych. Systemy te, stanowiące część nowych rozwiązań Lenovo Hybrid AI Advantage opracowanych we współpracy z firmą NVIDIA, przyspieszają wdrażanie sztucznej inteligencji, zwiększają wydajność biznesową i zapewniają szybszy zwrot z inwestycji w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Nowości odzwierciedlają zaangażowanie firmy Lenovo w dostarczanie inteligentniejszych i bardziej elastycznych rozwiązań, odpowiadających na współczesne wyzwania.

Sztuczna inteligencja rozwija się szybciej niż kiedykolwiek, a dzisiejsi specjaliści potrzebują czegoś więcej niż tylko wydajnego sprzętu o wyjątkowej wydajności. Potrzebują skalowalnej wydajności dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb, w tym możliwości przetwarzania danych w dowolnym miejscu i czasie, przekazał Tom Butler, Vice President, Commercial Portfolio and Product Management, Lenovo Intelligent Devices Group. Nasza najnowsza oferta stacji roboczych odpowiada na te potrzeby, niezależnie od tego, czy chodzi o mobilność studentów wkraczających na rynek pracy w branży sztucznej inteligencji, wydajność projektantów i twórców pracujących w terenie, czy też o możliwość rozbudowy i niezawodność wymagane przez inżynierów. Stanowią one fundament naszej strategii hybrydowej sztucznej inteligencji, oferując moc niezbędną do obsługi obciążeń na obrzeżach sieci, łączność umożliwiającą współpracę w chmurze oraz wydajność sztucznej inteligencji tam, gdzie jest to uzasadnione.

Sztuczna inteligencja wbudowana w urządzenia i stacje robocze dla każdego

Najnowsze stacje robocze Lenovo zapewniają zupełnie nowy poziom wydajności dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji, która przyspiesza procesy projektowania, wnioskowania i tworzenia modeli bez konieczności łączenia się z chmurą. We wszystkich modelach z serii ThinkPad P dedykowane procesory NPU oraz procesory Intel i AMD nowej generacji współpracują z kartami graficznymi NVIDIA RTX PRO Blackwell, przyspieszając zadania związane ze sztuczną inteligencją i skracając czas oczekiwania na wyniki. Stacje robocze Lenovo nowej generacji, przystosowane do pracy ze sztuczną inteligencją, obejmują:
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AI-generated content may be incorrect.]
· ThinkPad P14s Gen 7 – To najlżejsza mobilna stacja robocza z obsługą sztucznej inteligencji w ofercie Lenovo, która zapewnia prawdziwą wydajność stacji roboczej w kompaktowej i mobilnej obudowie. Stworzony z myślą o profesjonalistach potrzebujących bezpiecznego i prawdziwie przenośnego urządzenia, 14-calowy ThinkPad P14s Gen 7 zapewnia szybsze i wydajniejsze działanie dzięki połączeniu procesorów Intel Core Ultra Series 3 z technologią Intel vPro i kartą graficzną NVIDIA RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU lub procesorów AMD Ryzen™ AI PRO serii 400 z kartą graficzną AMD Radeon™ 890M.
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· ThinkPad P16s Gen 5 – Stanowi nową generację mobilnych stacji roboczych. Zaprojektowany od podstaw, 16-calowy ThinkPad P16s Gen 5 przenosi wydajność i gotowość do pracy z AI na nowy poziom dla wymagających użytkowników z segmentu mainstream. Wyposażony w procesory Intel Core Ultra Series 3 z technologią Intel vPro lub procesory AMD Ryzen™ AI PRO serii 400 z zaawansowaną architekturą NPU, może być wyposażony w procesor graficzny NVIDIA RTX PRO Blackwell dla laptopów, zapewniający profesjonalną wizualizację i obsługę zadań wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Idealny dla inżynierów i projektantów będących w ciągłym ruchu, ThinkPad P16s Gen 5 przewyższa swoje możliwości, ważąc poniżej 1,76 kg.
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· ThinkPad P1 Gen 9 – Dla kreatywnych profesjonalistów i inżynierów, którzy potrzebują bezkompromisowej wydajności, ThinkPad P1 9. generacji spełnia oczekiwania pod każdym względem dzięki wysokiej klasy, ultrasmukłej obudowie, pod którą kryje się procesor Intel Core Ultra Series 3 z technologią Intel vPro, wyposażony w maksymalnie 16 rdzeni, oddzielną kartę graficzną NVIDIA RTX PRO Blackwell przeznaczoną do laptopów oraz łączną wydajność na poziomie do 672 TOPS. ThinkPad P1 Gen 9 to marzenie programisty AI, zdolny do obsługi 3D CAD/BIM w podróży. Jest to najwydajniejszy ThinkPad w historii i najlepszy wybór do zadań wymagających precyzyjnego odwzorowania kolorów, renderowania, zaawansowanej wizualizacji i nie tylko.
[image: A computer with a keyboard and mouse

AI-generated content may be incorrect.]
· ThinkStation P5 Gen 2 – Stanowi nowy wzorzec w segmencie popularnych stacji roboczych. Wykorzystuje wszystkie dostępne możliwości, aby zapewnić wyjątkową wydajność, skalowalność i niezawodność. Wyposażony w procesory Intel Xeon 600 dla stacji roboczych oraz maksymalnie dwie karty graficzne NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, ThinkStation P5 Gen 2 został zaprojektowany z myślą o zadaniach wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak złożone projektowanie CAD 3D, renderowanie w wysokiej rozdzielczości, obrazowanie medyczne, modelowanie molekularne oraz tworzenie modeli sztucznej inteligencji, dzięki czemu idealnie nadaje się dla artystów zajmujących się efektami specjalnymi i programistów AI, a także dla analityków danych oraz specjalistów z branży medycznej i biotechnologicznej.

Lenovo będzie również wspierać NVIDIA OpenShell – platformę agentów AI klasy korporacyjnej, skupiającą się na bezpieczeństwie, prywatności i skalowalności, której działanie jest przyspieszane przez wybrane stacje robocze, w tym ThinkStation P5 Gen 2. Dzięki NVIDIA OpenShell stacje robocze Lenovo ThinkStation mogą obsługiwać zabezpieczonych i konfigurowalnych, w pełni funkcjonalnych agentów AI, którzy automatyzują złożone procesy bezpośrednio w systemach, zapewniając dostęp do sztucznej inteligencji tam, gdzie jest ona potrzebna.

Konstrukcja przyszłościowa z myślą o bezpieczeństwie

Poza wydajnością najnowsze stacje robocze są chronione przez Lenovo ThinkShield – kompleksowy pakiet zabezpieczeń sprzętowych i oprogramowania układowego, obejmujący zabezpieczenia na poziomie BIOS-u, bezpieczne czyszczenie danych oraz zintegrowane narzędzia kontroli prywatności, które pomagają chronić poufne dane i zapewniają bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym. Mobilne stacje robocze ThinkPad wykorzystują w obudowie materiały pochodzące z recyklingu8, posiadają certyfikaty EPEAT® Gold6, ENERGY STAR® 9.0, TCO Certified 10.0 oraz MIL-STD-810H11, a także charakteryzują się nową, ulepszoną łatwością serwisowania i konstrukcją gotową na przyszłość, w tym większą liczbą modułów wymienialnych przez użytkownika oraz możliwością rozbudowy pamięci i pamięci masowej.

Nowa era wydajności i produktywności

Firma Lenovo ogłosiła również wprowadzenie nowego prototypu – pierwszego na świecie akumulatora z anodą krzemową o gęstości energii 1000 Wh/l, przeznaczonego do notebooków i stacji roboczych10, który zapewnia wzrost gęstości energii o ponad 10% w porównaniu z poprzednimi generacjami. Dzięki pojemności sięgającej 99,9 Wh bez zwiększania rozmiarów technologia baterii ED1000 zapewni dłuższą żywotność baterii i wyższą wydajność przyszłych laptopów Lenovo. Opracowana we współpracy z Uniwersytetem Jiao Tong w Szanghaju bateria wyznacza nowy standard branżowy i otwiera nowe możliwości w zakresie żywotności baterii oraz konstrukcji laptopów o wysokiej wydajności.

Najnowsza generacja stacji roboczych Lenovo zostanie zaprezentowana podczas konferencji NVIDIA GTC 2026 – czołowego wydarzenia poświęconego sztucznej inteligencji, które odbędzie się w San Jose w Kalifornii w dniach 16–19 marca. Aby zapoznać się z wybranymi rozwiązaniami Lenovo z zakresu hybrydowej sztucznej inteligencji, w tym modelami ThinkPad P14s Gen 7, ThinkPad P16s Gen 5, ThinkPad P1 Gen 9 i ThinkStation P5 Gen 2, zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr 431 w San Jose McEnery Convention Center.

Dostępność EMEA2
· Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 AMD będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Kwietnia 2026 
· Lenovo ThinkPad P14s i Gen 7 będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Maja 2026 
· Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 AMD będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Czerwca 2026
· Lenovo ThinkPad P16s i Gen będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Maja 2026 
· Lenovo ThinkPad P1 Gen będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Czerwca 2026
· Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od Kwietnia 2026 

Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce.

Specyfikacje techniczne

	
	ThinkPad P14s Gen 7 AMD
	ThinkPad P14s i Gen 7

	Procesor
	Do AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470
(do 12 rdzeni, do 5.2GHz)
	Intel Core Ultra Series 3
H-Series (do 16 rdzeni, do 5.1GHz)

	Grafika
	Do AMD Radeon™ 890M, Architektura AMD RDNA™ 3.5 + Sterownik graficzny AMD PRO 
	Dedykowana: do NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU
8GB GDDR7 Memory
Zintegrowana: do Intel Arc Pro B390

	AI
	Zestaw CPU: do 86 TOPS
NPU: do 55 TOPS
Łącznie: do 86 TOPS
Z architekturą AMD XDNA™ 2
	NPU: do 50 TOPS
iGPU: do 122 TOPS
GPU: do 440 TOPS
Łącznie: do 540 TOPS

	Łącznie
	Do 96GB DDR5 5600MT/s 9
	Do 96GB LPDDR5x 8533MT/s 9

	Pamięć operacyjna3
	16GB / 32GB / 64GB / 96GB
2 gniazda SoDIMM
	16GB / 32GB / 64GB / 96GB
(1 gniazdo, Wymienne przez użytkownika)

	Pamięć masowa3
	Do 2TB NVMe PCIe® Gen5 Performance SSD

	Bateria
	60WHr, 75WHr, Wymienne przez użytkownika - Rapid Charge

	Kamera
	Kamera 5 MP RGB z osłoną prywatności ThinkPad
Kamera 5 MP RGB, IR z osłoną prywatności ThinkPad
Kamera 5 MP RGB, IR, CV z osłoną prywatności ThinkPad i funkcją wykrywania obecności człowieka2
	Kamera 5 MP RGB z osłoną prywatności ThinkPad
Kamera 5 MP RGB, IR, CV z osłoną prywatności ThinkPad i funkcją wykrywania obecności człowieka

	Wyświetlacz4
	14” 16:10
	14.5” 16:10

	
	2.8K (2880 x 1800)
- OLED, 500 nitów, 100% DCI-P3, 120 Hz, HDR 500 True Black, powłoka antyodblaskowa, fabryczna kalibracja kolorów X-Rite, Eyesafe®
	3K (3072 x 1920)
- IPS, 500 nitów, 100% DCI-P3, 120 Hz, powłoka antyodblaskowa, kalibracja kolorów za pomocą kontrolera taktowania, Eyesafe®

	
	WUXGA (FHD+) (1920 x 1200)
- IPS z ekranem dotykowym, 500 nitów, niskie zużycie energii, 100% sRGB, 60 Hz, powłoka antyodblaskowa, zaawansowany wewnętrzny profil kalibracji kolorów, Eyesafe®
- IPS Touch, Privacy Guard, 500 nitów, 100% sRGB, 60 Hz, powłoka antyodblaskowa, Eyesafe®
- IPS 400 nitów, 45% CG, 60 Hz, powłoka antyodblaskowa, zaawansowany wewnętrzny profil kalibracji kolorów
	WUXGA (FHD+) (1920 x 1200)
- Ekran dotykowy, IPS, 400 nitów, 45% NTSC, 60 Hz, powłoka antyodblaskowa, adaptacyjny profil ICC, Eyesafe®
- IPS 400 nitów, 45% NTSC, 60 Hz, powłoka antyodblaskowa, adaptacyjny profil ICC, Eyesafe®

	System operacyjny
	Windows 11 Pro / Windows 11 Home / Ubuntu® Linux® / Red Hat® Enterprise Linux® / Fedora® Linux
	Windows 11 Pro / Windows 11 Home / Ubuntu® Linux® / Red Hat® Enterprise Linux®

	Certyfikaty ISV7
	W tym: Altair®, ANSYS®, Autodesk®, AVID®, Bentley®, Dassault®, Nemetschek®, PTC®, Siemens®

	Łaczność5  
	Intel Wi-Fi 7 BE211 (2x2be) + Bluetooth® 6
Foxconn Snapdragon X61 5G Modem-RF System 5G sub-6GHz CAT20 with eSIM
Near Field Communication (NFC)

	Porty
	2 x USB-A 3.1 (5Gbps), 1 Always On
2 x USB-C® (Thunderbolt™ 4)
1 x HDMI 2.1 TMDS^
1 x Mic/Headphone Combo Jack
1 x RJ-45 Gigabit Ethernet
1 x SD Express 8.0
1 x Smart Card Reader

	Zabezpieczenia
	ThinkShield
dTPM 2.0
Self-Healing BIOS
Dotykowy czytnik linii papilarnych
Osłona kamery internetowej ThinkPad
Wykrywanie obecności człowieka1
Gniazdo blokady Kensington
	Zabezpieczenia Intel vPro
ThinkShield
dTPM 2.0
Self-Healing BIOS
Dotykowy czytnik linii papilarnych
Osłona prywatności kamery internetowej ThinkPad
Wykrywanie obecności człowieka
Gniazdo na blokadę Kensington

	Zrównoważony rozwój
	Tworzywa/
Materiał
	Obudowa typu C z magnezu pochodzącego w 90% z recyklingu
Obudowa typu B z tworzywa sztucznego pochodzącego w 50% z recyklingu (PCC)
Obudowa typu D z tworzywa sztucznego pochodzącego w 45% z recyklingu (PCC)
Obudowa typu A z tworzywa sztucznego pochodzącego w 30% z recyklingu (PCC)
Zasilacz sieciowy z tworzywa sztucznego pochodzącego w 90% z recyklingu (PCC)
Obudowa głośnika z tworzywa sztucznego pochodzącego w 90% z recyklingu (PCC)
Klawisze klawiatury z tworzywa sztucznego pochodzącego w 85% z recyklingu (PCC) (podświetlane)
Klawisze klawiatury z tworzywa sztucznego pochodzącego w 70% z recyklingu (PCC) (niepodświetlane)
Lut niskotemperaturowy
Opakowanie podstawowe bez tworzyw sztucznych, zawierające 90% materiałów pochodzących z recyklingu i/lub posiadających certyfikat FSC
	Obudowa A wykonana w 50% z aluminium pochodzącego z recyklingu
Obudowa D wykonana w 50% z aluminium pochodzącego z recyklingu i w 45% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
Nakładki na klawisze wykonane w 85% z tworzywa PCC (z wyjątkiem czarnych)
Obudowa głośnika wykonana w 90% z tworzywa PCC
Smukły zasilacz sieciowy 100 W wykonany w 90% z tworzywa PCC
Obudowa akumulatora wykonana w 97% z tworzywa PCCLut niskotemperaturowy
Opakowanie podstawowe bez tworzyw sztucznych, zawierające 90% materiałów pochodzących z recyklingu i/lub posiadających certyfikat FSC

	
	Certyfikaty
	EPEAT® Gold6
ENERGY STAR® 9.0
TCO Certified 10.0
MIL-STD-810H1

	Waga
	Od 1.29kg
	Od 1.63kg 

	Wymiary
	(mm) 313.6 x 221.7 x 15.93 / 12.1, 22.6
	(mm) 325.2 x 226.3 x 11.7 / 16.22, 22.2



	
	ThinkPad P16s Gen 5 AMD
	ThinkPad P16s i Gen 5

	Procesor
	Do AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470
(do 12 rdzeni, do 5.2GHz)
	Intel Core Ultra Series 3
H-Series (do 16 rdzeni, do 5.1GHz)

	Grafika
	Dedykowana: Do NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU 
8 GB GDDR7 Memory
Zintegrowana: Do AMD Radeon™ 890M, Architektura AMD RDNA™ 3.5 + Sterownik graficzny AMD PRO
	Dedykowana: Do NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU
8GB GDDR7 Memory
Zintegrowana: Do Intel Arc Pro B390

	AI
	Zestaw CPU: do 86 TOPS
NPU: do 55 TOPS
GPU: do 572 TOPS
Łącznie: do 658 TOPS
	NPU: do 50 TOPS
iGPU: do 122 TOPS
GPU: do 572 TOPS
Łącznie: do 672 TOPS

	Łącznie
	Do 96GB LPDDR5x 8533MT/s 9
	Do 96GB LPDDR5x 8533MT/s 9

	Pamięć operacyjna3
	16GB / 32GB / 64GB / 96GB
	16GB / 32GB / 64GB / 96GB
(1 gniazdo, Wymienne przez użytkownika)

	Pamięć masowa3
	Do 4TB NVMe PCIe® Gen5 Performance SSD

	Bateria
	60WHr, 90WHr, Wymienne przez użytkownika - Rapid Charge

	Kamera
	Kamera 5 MP RGB z osłoną prywatności ThinkPad
Kamera 5 MP RGB, IR, CV z osłoną prywatności ThinkPad i funkcją wykrywania obecności człowieka

	Wyświetlacz4
	16" 16:10

	
	2.8K (2880 x 1800)
- OLED, 500 nitów, 100% DCI-P3, 120 Hz, powłoka antyodblaskowa, Dolby Vision®, HDR 1000 True Black, Fabryczna kalibracja kolorów X-Rite, Eyesafe®

	
	WUXGA (FHD+) (1920 x 1200)
- IPS z ekranem dotykowym, 500 nitów, energooszczędny, 60 Hz, 100% sRGB, powłoka antyodblaskowa, adaptacyjny profil ICC, Eyesafe
- IPS, 400 nitów, 45% NTSC, 60 Hz, powłoka antyodblaskowa, adaptacyjny profil ICC, Eyesafe

	System operacyjny
	Windows 11 Pro / Windows 11 Home / Ubuntu® Linux® / Red Hat® Enterprise Linux® / Fedora® Linux
	Windows 11 Pro / Windows 11 Home / Ubuntu® Linux® / Red Hat® Enterprise Linux®

	Certyfikaty ISV7
	W tym: Altair®, ANSYS®, Autodesk®, AVID®, Bentley®, Dassault®, Nemetschek®, PTC®, Siemens®

	Łaczność5  
	Intel Wi-Fi 7 BE211 (2x2be) + Bluetooth® 6
Foxconn Snapdragon X61 5G Modem-RF System 5G sub-6GHz CAT20 z eSIM
Near Field Communication (NFC)

	Porty
	2 x USB-A 3.1 (5Gbps), 1 Always On
2 x USB-C® (Thunderbolt™ 4)
1 x HDMI 2.0
1 x Mic/Headphone Combo Jack
1 x RJ-45 Gigabit Ethernet
1 x SD Express 8.0
1 x Smart Card Reader

	Zabezpieczenia
	ThinkShield
dTPM 2.0
Self-Healing BIOS
Czytnik linii papilarnych
Zasłona prywatności kamery internetowej ThinkPad
Wykrywanie obecności osoby
Gniazdo na blokadę Kensington
	Zabezpieczenia Intel vPro
ThinkShield
dTPM 2.0
Self-Healing BIOS
Czytnik linii papilarnych
Zasłona prywatności kamery internetowej ThinkPad
Wykrywanie obecności osoby
Gniazdo na blokadę Kensington

	Zrównoważony rozwój
	Tworzywa/
Materiał
	Pokrywa A z 50% aluminium pochodzącego z recyklingu
Pokrywa C z 90% magnezowo-aluminiowego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
Nakładki na klawisze z tworzywa PCC (z wyjątkiem czarnych)
Obudowa głośnika z tworzywa PCC w 90%
Obudowa zestawu baterii z tworzywa PCC w 90%
Zasilacz sieciowy 100 W/140 W z tworzywa PCC w 90%
Lut niskotemperaturowy
Opakowanie podstawowe bez tworzyw sztucznych, zawierające w 90% materiały pochodzące z recyklingu i/lub posiadające certyfikat FSC
	Pokrywa A wykonana w 50% z aluminium pochodzącego z recyklingu
Pokrywa C wykonana w 90% z magnezowo-aluminiowego tworzywa pochodzącego z recyklingu
Nakładki na klawisze wykonane w 85% z tworzywa PCC (kolory inne niż czarny)
Obudowa głośnika z tworzywa PCC w 90%
Obudowa zestawu baterii z tworzywa PCC w 90%
Zasilacz sieciowy 100 W/140 W z tworzywa PCC w 90%
Lut niskotemperaturowy
Opakowanie podstawowe bez tworzyw sztucznych, zawierające w 90% materiały pochodzące z recyklingu i/lub posiadające certyfikat FSC

	
	Certyfikaty
	EPEAT® Gold6
ENERGY STAR® 9.0
TCO Certified 10.0
MIL-STD-810H1

	Waga
	Od 1.754kg

	Wymiary
	(mm) 357.9 x 247.9 x 11.45 / 18.15, 23.3




	
	ThinkPad P1 Gen 9

	Procesor
	Intel Core Ultra Series 3 H-Series (do 16 rdzeni, do 5.1GHz)

	Grafika
	Dedykowana: Dp NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU 8GB GDDR7 Memory
Zintegrowana: Intel Arc Pro 12Xe

	AI
	NPU: 50 TOPS
iGPU: do 122 TOPS
dGPU: do 572 TOPS
Total: do 672 TOPS

	Łącznie
	Do 96GB LPCAMM2 LPDDR5x 9600MT/s 9

	Pamięć operacyjna3
	16GB / 32GB / 64GB / 96GB (Wymienne przez użytkownika)

	Pamięć masowa3
	Do 8TB M.2 PCIe® Gen5 NVMe Performance SSD
Do 2 x 4TB dysków

	Bateria
	90Whr, Wymienne przez użytkownika - Rapid Charge

	Kamera
	Hybrydowa kamera 5 MP RGB + IR z przesłoną zapewniającą prywatność ThinkPad Webcam oraz funkcją wykrywania obecności człowieka

	Wyświetlacz4
	16”
16:10
	3.2K (3200 x 2000)
- Podwójny wyświetlacz OLED z ekranem dotykowym, SDR 600 nitów / HDR 1500 nitów, zmienna częstotliwość odświeżania 40–120 Hz, 100% gamy DCI-P3, powłoka przeciwodblaskowa/antirefleksyjna/odporna na odciski palców, HDR600, Dolby Vision®, certyfikat X-Rite FCC, certyfikat TÜV Eyesafe® (niska emisja światła niebieskiego), obsługa rysika

	
	
	WQUXGA (UHD+) (3840x2400)
- IPS, 800 nitów, 60 Hz, 100% DCI-P3, powłoka antyodblaskowa, HDR 400, Dolby Vision, certyfikat X-Rite FCC, certyfikat TÜV Eyesafe Low Blue Light

	
	
	WUXGA (FHD+) (1920 x 1200)
- IPS, 500 nitów, niskie zużycie energii, 60 Hz, 100% sRGB, powłoka antyodblaskowa, certyfikaty X-Rite FCC i TÜV Eyesafe (niska emisja światła niebieskiego)

	System operacyjny
	Windows 11 Pro / Windows 11 Home / Ubuntu® Linux® / Red Hat® Enterprise Linux® / Fedora® Linux / Debian® Linux

	Certyfikaty ISV7
	W tym: Altair®, AVID®, Autodesk®, ANSYS®, Barco®, Bentley®, Dassault®, Esri®, Nemetschek®, PTC®, Siemens®

	Łaczność5  
	Intel Wi-Fi 7 BE211 (2x2be) + Bluetooth® 6
Foxconn Snapdragon X61 5G
Modem-RF System 5G sub-6GHz
CAT20 z eSIM
Near Field Communication (NFC)

	Porty
	1 x USB-A (10Gbps)
1 x USB-C® (Thunderbolt™ 4)
2 x USB-C (Thunderbolt 5)
1 x czytnik kart SD Express 7.0
1 x HDMI® 2.1
1 x Audio Jack

	Zabezpieczenia
	Zabezpieczenie Intel vPro
ThinkShield
dTPM 2.0
Self-Healing BIOS
Czytnik linii papilarnych
Zasłona prywatności kamery internetowej ThinkPad
Wykrywanie obecności osoby
Gniazdo na blokadę Kensington

	Zrównoważony rozwój
	Tworzywa
	Obudowa typu C z 90% magnezu i aluminium pochodzącego z recyklingu
Obudowa typu A z 75% aluminium pochodzącego z recyklingu
Obudowa typu D z 55% aluminium pochodzącego z recyklingu
Obudowa typu D z tworzywa PCC (z zamontowanymi elementami wewnętrznymi)
Obudowa głośnika z tworzywa PCC w 90%
Obudowa zestawu akumulatorów z tworzywa PCC w 90%
Zasilacz sieciowy 140 W z tworzywa PCC w 90%
Lut niskotemperaturowy
Opakowanie podstawowe bez tworzyw sztucznych, zawierające w 90%
materiały pochodzące z recyklingu i/lub posiadające certyfikat FSC

	
	Certyfikaty
	EPEAT® Gold6
ENERGY STAR® 9.0
TCO Certified 10.0
MIL-STD-810H1

	Waga
	Od 1.80kg

	Wymiary
	(mm) 354.4 x 241.2 x 9.87 / 15.8, 20.6




	
	ThinkStation P5 Gen 2

	Procesor
	Intel Xeon 600 dla stacji roboczych
(do 48 rdzeni, do 4.9GHz)

	Chipset
	Intel W890

	Grafika
	Do 2 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition
96GB GDDR7 ECC memory

	AI
	GPU: do 3511 TOPS

	Łącznie
	Do 1TB DDR5
Do 6400MT/s 9

	Pamięć operacyjna3
	16GB / 32GB / 64GB / 128GB ECC RDIMM (8 gniazd DIMM)

	Pamięć masowa3
	Typ
	M.2 PCIe NVMe SSD do 4TB
3.5" SATA HDD do 12TB

	
	Łącznie
	Do łącznie 7 dysków
Max M.2 = 4 (16TB)
Max 3.5" = 3 (36TB)

	Zasilanie
	750W, 1000W

	System operacyjny
	Windows 11 Pro dla stacji roboczych / Ubuntu® Linux® / Red Hat® Enterprise Linux

	Certyfikaty ISV7
	W tym: AVID®, Altair®, Autodesk®, ANSYS®, Bentley®, Dassault®, Nemetschek®, PTC®, Siemens®

	Łaczność5  
	Bezprzewodowa
	Intel Wi-Fi 7 BE299 + Bluetooth® 5.42
Internal Wi-Fi Antenna 

	
	Ethernet
	Kontroler sieciowy Intel Ethernet 1226-LM 2,5 Gb z obsługą funkcji Wake-on-LAN
Opcjonalne karty sieciowe

	Rozbudowa
	2 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 5.0 x8
3 x PCIe 4.0 x4

	Porty
	Przód
	1 x Audio Combo Jack
2 x USB-C® 3.2 Gen 2 (10Gbps)
2 x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)
 1 x 15-in-1 Media Card Reader1

	
	Tył
	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (20Gbps)
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (10Gbps)
2 x USB-A 2.0
2 x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)
1 x RJ-45 Gigabit Ethernet
1 x Line in (3.5mm)
1 x Line out (3.5mm)

	Zabezpieczenia
	ThinkShield
Self-healing BIOS
Hasło włączające zasilanie 
UEFI Secure Boot
TPM 2.0
Gniazdo zabezpieczające Kensington
Czujnik naruszenia obudowy

	Zrównoważony rozwój
	Materiały
	65% ramki z tworzywa PCC ABS
95% górnej i dolnej pokrywy przewodowej klawiatury/myszki USB z tworzywa PCC ABS
90% wyściółki z pianki EPE z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu PIC
30% tworzywa OBP w torbie
Dokument z certyfikatem FSC w opakowaniu

	
	Certifikaty
	ENERGY STAR® 9.0
EPEAT® Gold6
TCO Certified 10.0

	Waga
	Od 12.5kg

	Wymiary
	(mm): 165 x 453 x 446



1 Normy MIL-SPEC amerykańskiego Departamentu Obrony określają metodyki testowania produktów pod kątem odporności na czynniki środowiskowe w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Firma Lenovo poddaje urządzenia testom w niebezpiecznych warunkach fizycznych i środowiskowych zgodnie z wybranymi kategoriami i procedurami normy MIL-STD-810H w celu określenia ich wytrzymałości. Testy te nie stanowią gwarancji przyszłej wydajności w tych samych warunkach testowych.
2 Terminy wprowadzenia do sprzedaży i opcje kolorystyczne mogą się różnić w zależności od regionu, a produkty mogą być dostępne tylko na wybranych rynkach. Wszystkie oferty zależą od dostępności. Lenovo zastrzega sobie prawo do zmiany oferty produktów, funkcji i specyfikacji w dowolnym momencie bez powiadomienia.
3 Rzeczywista dostępna pamięć wewnętrzna i pojemność pamięci są mniejsze i różnią się w zależności od wielu czynników, w tym formatowania, partycjonowania i systemu operacyjnego itp., które wykorzystują część tej pojemności. Dostępna pojemność może ulec zmianie wraz z aktualizacjami oprogramowania.
4 Rzeczywiste częstotliwości odświeżania mogą się różnić w zależności od ograniczeń i wymagań aplikacji/treści, ustawień trybu urządzenia oraz innych czynników.
5 Wymaga oddzielnie zakupionego routera Wi-Fi i planu taryfowego, które mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Obowiązują dodatkowe warunki i/lub opłaty. Prędkości połączenia będą się różnić w zależności od lokalizacji, środowiska, warunków sieciowych i innych czynników.
6 Produkt zarejestrowany w programie EPEAT, jeśli ma to zastosowanie — status rejestracji w poszczególnych krajach można sprawdzić na stronie www.epeat.net.
7 Lista certyfikowanych dostawców oprogramowania (ISV) dla ThinkStation znajduje się na stronie https://thinkworkstations.com/.
8 Procentowa zawartość materiałów pochodzących z recyklingu odnosi się wyłącznie do określonych komponentów i może się różnić w zależności od modelu i regionu.
9 Podano częstotliwość pamięci określoną w specyfikacji; częstotliwość obsługiwana przez system może się różnić w zależności od konfiguracji.
10 Gęstość energii wynosząca 1000 Wh/l została ustalona na podstawie wewnętrznych testów prototypowych ogniw w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych; rzeczywista wydajność może się różnić. Cechy i specyfikacje produktu opierają się na celach rozwojowych i mogą ulec zmianie. Wydajność baterii, w tym pojemność i żywotność, będzie się różnić w zależności od sposobu użytkowania, ustawień i warunków środowiskowych.


O Lenovo
Lenovo to globalny gigant technologiczny o przychodach wynoszących 69 miliardów dolarów, zajmujący 196. miejsce na liście Fortune Global 500 i obsługujący codziennie miliony klientów na 180 rynkach. Koncentrując się na śmiałej wizji dostarczania inteligentniejszych technologii dla wszystkich, Lenovo wykorzystało swój sukces jako największego na świecie producenta komputerów osobistych, oferując kompleksową gamę urządzeń (komputery osobiste, stacje robocze, smartfony, tablety), infrastruktury (serwery, pamięć masowa, rozwiązania brzegowe, obliczenia o wysokiej wydajności i infrastruktura definiowana programowo), oprogramowania, rozwiązań i usług, które są wyposażone w sztuczną inteligencję, gotowe do jej wykorzystania oraz zoptymalizowane pod kątem jej działania. Ciągłe inwestycje Lenovo w przełomowe innowacje przyczyniają się do budowania bardziej sprawiedliwej, godnej zaufania i inteligentnej przyszłości dla wszystkich, wszędzie. Lenovo jest notowane na giełdzie w Hongkongu pod nazwą Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://www.lenovo.com i zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami w naszym StoryHub.

LENOVO, THINKPAD, THINKSTATION i THINKSHIELD są znakami towarowymi firmy Lenovo. ©Intel, logo Intel oraz inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. AMD, Ryzen i Radeon są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices. Wi-Fi jest znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance. USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji USB Implementers Forum. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Lenovo odbywa się na podstawie licencji. Dolby i Dolby Atmos są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na podstawie licencji udzielonej przez Dolby Laboratories. TÜV jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy TÜV Rheinland. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. ©2026 Lenovo Group Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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